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新聞稿  
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題為《ASMPT 完成出售 AAMI》的新聞稿附載於本公告。 
  
  
 承董事會命  
 董事 
 黃梓达 
 
 
香港，二零二五年十一月二十七日 
 
 
 
於本公告日期，本公司董事會成員包括獨立非執行董事：樂錦壯先生（主席）、
張仰學先生、蕭潔雲女士及許明明女士；非執行董事：Hichem M’Saad 博士及
Paulus Antonius Henricus Verhagen 先生；執行董事：黃梓达先生及 Guenter 
Walter Lauber 先生。 
 
（本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。） 
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ASMPT完成出售AAMI 

  
（二零二五年十一月二十七日，新加坡訊）— ASMPT（香港交易所股份代號：0522）
（「公司」），一間全球領先之半導體和電子產品製造的硬體和軟件解決方案供應商公布，
ASMPT向深圳至正高分子材料股份有限公司（「A股上市公司」, 603991.SH），一家於中國
註冊成立並在上海證券交易所主板上市的公司，出售其於先進封裝材料國際有限公司
（「AAMI」，「目標公司」）的全部49％股權，對價包括現金及於A股上市公司的新股份
（「建議交易」）。有關建議交易已於二零二五年十一月二十六日完成，所有條件均已達成，
且AAMI的所有相關公司註冊程序亦已完成。 

 
建議交易的主要詳情 
 
根據本公司於二零二四年十月二十三日就建議交易刊發之香港交易所公告，本公司有權收取
總代價人民幣17.17億元，包括： 
 
1. 先進香港控股有限公司（「AHKH」），一家投資控股公司及為本公司的全資附屬公

司，將認購A股上市公司的29,000,000 股新股份，作為出售目標公司價值人民幣9.28
億元 （基於發行價每股人民幣32.00元計算）的2,885股普通股的對價，此舉為未來升
值注入了增值潛力； 
 

2. AHKH向A股上市公司出售於目標公司持有餘下的2,453股普通股，現金對價約為人民
幣7.89億元。 

 
自交割日起10日內，A股上市公司將向中國證券登記結算有限責任公司提交必要文件，辦理
發行對價股份的股份發行登記手續。於交割日後30日內，A股上市公司將完成對價股份的股
份發行登記手續，並將對價股份登記至AHKH名下。 
 
於建議交易完成後（無計及A股上市公司隨後募集配套資金，即A股上市公司為收購而私募
發行的新股），AHKH將持有A股上市公司約21.06%之股份。倘A股上市公司隨後募集配套
資金順利進行，預計AHKH在A股上市公司持有不少於18.12%之股份。 

 
  



- 2 - 
 

建議交易的理由及裨益 
 
建議交易符合本公司的策略，即專注為半導體和電子產品製造提供硬體和軟體解決方案的核
心能力。 
 
公司將於建議交易完成後實現一項收益，該收益將作為我們報告非香港財務報告準則指標時
的非香港財務報告準則調整之一。本公司亦透過出售其在目標公司的權益而即時獲得人民幣
7.89億元的現金對價。本公司正在評估多種使用從建議交易所得現金對價的方案，並將適時
作出決策結果。此外，於建議交易完成後，AHKH將持有A股上市公司不少於18.12%的股份。
此舉不僅為本公司提供了進一步釋放其所持目標公司股權價值的機會，同時也使目標公司在
與A股上市公司共同進一步發展。此交易的實際收益須經的審查和最終審計，並將取決於
（包括但不限於）目標公司於完成日期之賬面值。 
 
摩根士丹利就建議交易出任ASMPT的獨家財務顧問。 
 
 
相關訂約方的資料 
 
A 股上市公司及其控股股東 
 
A股上市公司是一家於中國註冊成立並在上海證券交易所主板上市的公司。其主要業務包括
電纜聚合物材料及專業半導體設備。電纜聚合物材料業務通過其附屬公司上海至正新材料有
限公司進行，集中於電纜中使用的環保、專用聚烯烴聚合物材料的中高端市場。於二零二四
年上半年，專業半導體設備業務收入佔A股上市公司總收入的30%以上。 
 
正信同創為A股上市公司控股股東。根據公開資料，正信同創由王強先生最終實益擁有及控
制。本公司確認，據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，A股上市公司、正信同
創及王強先生均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。 
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關於ASMPT Limited (「ASMPT」)  

ASMPT是一間全球領先之半導體及電子產品製造硬體及軟件解決方案供應商。ASMPT總部位於新加坡，產品
涵蓋半導體裝嵌和封裝及SMT(表面貼裝技術)，從晶圓沉積乃至於各種幫助組織、組裝及封裝精細電子組件的
解決方案，以便客戶用於各種終端用戶設備，如電子產品、移動通訊器材、計算設備、汽車、工業以及
LED(顯示板)。ASMPT與客戶緊密合作，持續投資於研究及發展，開拓具有成本效益和行業影響力的解決方案，
為提升生產效率、提高產品的可靠性和質素貢獻力量。ASMPT也是半導體氣候聯盟的創始成員之一。  

ASMPT在香港聯交所上市(香港聯交所股份代號: 0522)，並且是恒生綜合市值指數下之恒生綜合中型股指數、
恒生綜合行業指數下之恒生綜合資訊科技業指數、恒生可持續發展企業基準指數及恒生香港35指數之成份股。 
 
詳細資訊請查閱ASMPT網頁www.asmpt.com。 
 
新聞垂詢： 
 
傅志泓 (Benjamin Poh) 
投資者關係主管  
電話：+65 6450 1435 
電郵：b.poh@asmpt.com  
網站: asmpt.com 
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